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MATERIALY POMOCNICZE

Mikon® 700 MC

SRODEK ANTYADHEZYJNY

OPIS:

Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC jest tatwym w uzyciu péttrwatym $rodkiem antyadhezyjnym powszechnie
stosowanym w przetwodrstwie kompozytéw. Poniewaz Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC wykazuje doskonatg
przyczepnos¢ do powierzchni formy, nie ma przenoszenia $srodka antyadhezyjnego na wypraski, co umozliwia obrébke
kofncowg bez dodatkowej obrébki wstepnej. Produkt tworzy wykonczone powierzchnie o wysokim potysku
i minimalizuje pozostatosci Srodka antyadhezyjnego w formie. Wykazuje stabilnos¢ termiczng do 450 °C (842 °F). Jednak
zakres temperatur stosowania wynosi 10 - 80 °C (50 - 176 °F).

ZASTOSOWANIE:

Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC to uniwersalny produkt powszechnie stosowany w przetwdrstwie zywic
termoutwardzalnych, poliestrowych, epoksydowych i fenolowych.

SPOSOB APLIKACJI:

Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC powinien by¢ stosowany tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Czyszczenie:

Zalecamy doktadne oczyszczenie powierzchni formy przed natozeniem $rodka antyadhezyjnego Mikon® 700 MC.
Woystarczy uzy¢ jednego z naszych srodkéw czyszczacych. Aby zapewni¢ catkowite usuniecie wszelkich pozostatosci
ttuszczu i wosku, zaleca sie dodatkowe czyszczenie w temperaturze pokojowej przy uzyciu szybko odparowujgcego
rozpuszczalnika.

Uszczelnianie:

Nowe formy, formy niedawno naprawiane lub formy o porowatej powierzchni nalezy przed pierwszym uzyciem pokry¢
odpowiednim uszczelniaczem. Zalecamy uzycie naszego uszczelniacza Mikon® 699 MC lub Mikon® 799 MC, ktore zostaty
specjalnie dostosowane do stosowania naszych poéttrwatych srodkéw rozdzielajacych z serii Mikon®.

Powtoka bazowa:

Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC mozna rozpylaé. Zalecamy jednak naktadanie produktu za pomoca nasaczonej,
ale nie kapigcej, wilgotnej, czystej, niestrzepigcej sie bawetnianej szmatki. Nalezy rozpoczgé¢ od naniesienia srodka
antyadhezyjnego na niewielkg powierzchnie (ok. 1 m2). Po ok. 1015 sekund drugg, czystg i suchg szmatkg wchtongé
nadmiar $rodka antyadhezyjnego i przeciera¢ okreznymi ruchami, az pojawi sie przezroczysta i sucha powtoka.
Sugerujemy rozpoczecie wycierania wzdtuz zewnetrznej granicy, zblizajgc sie do wnetrza. Nastepnie powtarzamy te
procedure z sgsiednimi obszarami, az wszystkie czesci formy zostang réwnomiernie pokryte. W celu uzyskania gtadkiej
i jednorodnej warstwy bazowej nalezy natozy¢ minimum 2 warstwy Release Agent Mikon® 700 MC. Upewnij sie, ze
rozpuszczalnik catkowicie odparowat miedzy warstwami. Po natozeniu ostatniej warstwy pozostawié¢ Srodek
antyadhezyjny do utwardzenia na okoto 40—60 minut. Czas utwardzania mozna skrdcic¢ przez podgrzanie formy (ok. 50
°C (122 °F), 20-30 min.).
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Retuszowanie formy:

Pierwsze zaprawki nalezy wykonaé po 5-6 rozformowaniu, aby przygotowaé forme do duzej liczby cykli. Poniewaz
warstwa rozdzielajgca zuizywa sie podczas produkcji, powloki zaprawkowe nalezy nakfada¢ czesto. Srodek
antyadhezyjny Mikon® 700 MC zostat zaprojektowany tak, aby tgczy¢ i chemicznie wigzaé swoje warstwy naprawcze.
Dlatego czas utwardzania po naniesieniu poprawek skraca sie do ok. 10 min w temperaturze pokojowej. Odpowiednia
czestotliwos¢ poprawek zapewniajgca wystarczajgce wtasciwosci antyadhezyjne zalezy od konfiguracji formy
i parametréw $cierania i musi by¢ okreslona w indywidualnych prébach na miejscu. Zdecydowanie zalecamy natozenie
retuszu przed zaobserwowanym spadkiem wydajnosci rozformowywania. Ta procedura znacznie zmniejszy
zanieczyszczenie formy spowodowane narostami i doprowadzi do wydtuzenia zywotnosci formy, zapewniajac
jednoczesnie statg wysoka jakoé¢ wyprasek. Srodek antyadhezyjny Mikon® 700 MC moze byé cze$ciowo retuszowany,
odswiezajac warstwe srodka antyadhezyjnego tylko w tych obszarach formy, ktdre sg bardziej zuzyte. Zalecamy jednak
retuszowanie catej formy.

Punktowe retuszowanie formy:

W przypadku czesSciowego, drastycznego spadku zdolnosci rozdzielania, powtoke rozdzielajgcg nalezy czesciowo
naprawié. Wczesdniej zniszczong warstwe rozdzielajgcg nalezy catkowicie usungé¢ 10 cm wokét uszkodzonego obszaru za
pomoca delikatnego Scierania, ktéremu towarzyszy przetarcie rozpuszczalnikiem. Nalezy upewnié sie, ze powierzchnia
formy zostata doktadnie oczyszczona przed natozeniem Swiezego podktadu w odpowiednim obszarze, aby zapewnié
wystarczajgce przyleganie warstwy kompensacyjnej do formy. Aplikacja odbywa sie zgodnie z powyiszym opisem
(warstwa bazowa). Réwnomierne rozformowanie wyprasek zostanie zachowane, jesli naprawiany obszar zostanie
pokryty rozdzielaczem po kazdym rozformowaniu przez pierwsze 4-6 cykli wyjmowania z formy po naprawie.

DANE TECHNICZNE:

Sktad: mieszanina zywic w rozpuszczalniku
Wyglad: bezbarwna ciecz

Gestoscé [g/cm3]: okoto 0,78

Zapton [°C]: > 25

PRZECHOWYWANIE:

Produkt nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach i chroni¢ przed mrozem, cieptem i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Jesli te zasady sg przestrzegane, produkt moze by¢ przechowywany przez co najmniej
24 miesigce. Data waznosci jest podana pod datg produkcji na etykietach kazdego pojemnika.

OPAKOWANIA: Towar dostepny w opakowaniach: 3,9 kg / 23,4 kg / 156,0 kg
GWARANCIJA:

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i transportu sg podane w karcie charakterystyki bezpieczenstwa materiatu.
Informacje techniczne o produktach i dane oparte sg na najlepszych dostepnych informacjach i nie stanowig gwarancji
lub patentu wszelkiego rodzaju naruszenia. Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatnosci produktu
przed jego uzyciem w produkcji. Powyzsze dane nie stanowig uzasadnione czesci specyfikacji, dla ktérych niezbedne s3
dodatkowe oddzielne umowy.
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